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天津吸尘器集成芯片汽车芯片研发

生成日期: 2025-10-30

智能座舱汽车芯片竞争格局：瑞萨、英伟达、高通、英特尔、三星等厂商凭借优越的芯片性能和供应链在中座
舱芯片领域脱颖而出。其中，高通、三星、英伟达由于其在手机、消费电子等领域庞大的出货量及技术储备而
大幅摊薄新一代架构的研发成本（7nm、5nm制程的研发费用高昂），因而可率先卡位智能座舱芯片赛道。目
前，高通在国内新兴旗舰车型上近乎实现垄断，其座舱产品迭代速度几乎与手机产品同时更新（三星、联发科
座舱芯片至少落后手机一代）。根据高通数据显示，其2021年汽车芯片在手订单逾80亿美元，主控芯片月出货
量高达数百万颗。国产厂商方面，华为和地平线分别凭借麒麟990A和征程2快速出圈，华为与高通类似，拥有
强大的研发、万物互联的鸿蒙生态以及不逊于高通的迭代能力，极狐阿尔法S是搭载麒麟990A的车型，单颗芯
片可同时驱动12.3英寸液晶仪表、20.3寸4K触控屏以及8寸的HUD，整体算力达到3.5TOPS（高通座舱芯
片SA8155P为3TOPS）。而地平线也因其开放的开发平台和完备的工具链受到主机厂青睐，其征程2座舱芯片已
获得长安UNI-T车型定点。
替代迈来芯MLX81325热管理汽车芯片委托腾云芯片公司定制化开发需求，汽车水泵阀门江苏三花。天津吸尘
器集成芯片汽车芯片研发

基于纹波计数的无传感器方案  纹波计数的无传感器方案是利用转子转动过程中，电刷在电级间切换产生
电流纹波，并对这种电流波动进行采样、分析和控制。    此方案首先通过采样电阻将电机电流信号转换为
电压信号，并通过运放对电压信号进行滤波和放大，放大后的信号一路经过AD转换成数字信号给到MCU，作为
防夹及堵转的判断依据，另一路通过滤波器和比较器得到方波信号，此方波的频率和电机的转速成正比。通过
方波的个数和频率可以判断电机的位置和转速。电流检测放大 INA240-Q1是一个宽共模范围，高精度，双向
电流检测放大器。该器件具有–4V至80V的共模范围，120dB的超大共模抑制比，能够提供准确，低噪声的测量
结果。 应用中可以在INA240-Q1的输入端使用一个简单的RC输入滤波器，以减少高频电机电刷产生的噪声和
潜在的PWM开关噪声。  带通滤波器 电流检测放大器的输出通过有源带通滤波器进行滤波，以消除额外的噪
声和直流分量，从而得到电流纹波信号。  TLV2316-Q1是一款双通道，低压，轨至轨通用运算放大器。该器件
具有单位增益稳定的集成RFI 和EMI 抑制滤波器，在过驱条件下不会出现反相，并且具有高静电放电(ESD) 保
护(4kV HBM)。天津吸尘器集成芯片汽车芯片研发汽车热管理汽车芯片产品定义委托腾云芯片公司定制化开发
需求，长安汽车，吉利汽车，比亚迪汽车厂。

智能化及电动化趋势驱动带宽及存储芯片容量持续升级，车载存储行业景气度上行。汽车存储芯片在智能
汽车中应用，智能座舱、车联网、自动驾驶等功能均需要一定的存储空间来支持其正常运行。智能化方面，自
动驾驶提振存储芯片市场，随着自动驾驶等级提高，AI功能逐渐增加，车辆需要对传感器所捕获的大量资料进行
实时处理，即具备整合信息并立刻做出判断的能力，这对于带宽和空间需求提出了更高的要求，根据美光科技
及中国闪存预计，L2/L3级自动驾驶汽车对内存带宽要求约为100GB/s，对DRAM和NAND FLASH的平均容量
需求约为8GB和25GB。当自动驾驶级别提高到L4/L5级，带宽及存储芯片容量需求倍速增长，其中L4/L5对内
存带宽需求分别提高至300GB/s-1TB/s，对DRAM和NAND FLASH的平均容量需求分别提升至30GB和200GB
左右。此外，电动化也对汽车存储有升级需求，如电动汽车的部件BMS（电池管理系统）需要实时记录和存储
数据，涵盖汽车电压电流、电压、温度、电机转速等，这些数据需要以较高的频率进行实时且连续的擦写，因
此随着电动车续航能力、充电速度等不断提升，存储芯片的循环寿命、擦写速度以及功耗等存在较大升级需求。
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腾云芯片公司承接车规级存储芯片委托开发。

中国自主品牌98%以上的汽车芯片来自于欧美供应商，在货源受限的情况下，将进入无限期停产状态。部分自主
品牌不得不修改车载半导体的标准，改用1990-2000年代的淘汰产品。中国各大汽车制造商的产能规划接近6000
万辆，占全球汽车总产量的比重超过60%，而以纳米计算的芯片正决定着一切。    

我国每年进口汽车芯片的金额超过千亿元，如果芯片紧缺，甚至完全断供，市场现存的芯片价格自然要大幅度
上涨。举个例子，如果芯片价格每提升10%，我国每年进口汽车芯片的金额就要多出约100亿元。    

替代迈来芯MLX81325热管理汽车芯片委托腾云芯片公司定制化开发需求，江苏三花汽车水泵阀门。

动力域控制器汽车芯片是一种智能化的动力总成管理单元，借助 CAN/FLEXRAY 实现变速器管理、引擎管
理、电池监控、交流发电机调节。其优势在于为多种动力系统单元（内燃机、电动机发电机、电池、变速箱）
计算和分配扭矩、通过预判驾驶策略实现 CO2 减排、通信网关等，主要用于动力总成的优化与控制，同时兼
具电气智能故障诊断、智能节电、总线通信等功能。未来主流的系统设计方案如下：

1）以 Aurix 2G（387/397）为**的智能动力域控制器软硬件平台，对动力域内子控制器进行功能整合，集成
ECU 的基本功能，集成面向动力域协同优化的 VCU，Inverter，TCU，BMS 和 DCDC 等高级的域层次算法。

2）以 ASIL-C 安全等级为目标，具备 SOTA，信息安全，通讯管理等功能。

3）支持的通讯类型包括 CAN/CAN-FD，Gigabit Ethernet 并对通讯提供 SHA-256加密算法支持。

4）面向 CPUGPU 发展，需要支持 Adapative Autosar 环境，主频需要提高到 2G，支持 Linux 系统，目前
支持 POSIX 标准接口的操作系统。

车灯汽车芯片：LED加速渗透，AFS/ADB电动智能驱动车灯技术升级定制开发。天津吸尘器集成芯片汽车芯片研
发

AFS/ADB车灯汽车芯片：电动智能座椅驱动芯片车灯驱动芯片技术升级定制开发。天津吸尘器集成芯片汽
车芯片研发
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汽车芯片前几大供应商：恩智浦、瑞萨电子、英飞凌、意法半导体、博世、德州仪器、安森美、罗姆半导体、
东芝、亚德诺，掌控了全球车载半导体市场的80%以上的市场份额。全球TOP40的半导体生产商，掌控了车载
半导体95%以上的市场份额。汽车芯片供应商英飞凌、恩智浦、德州仪器、瑞萨电子等厂商则表示，汽车行业恢
复的速度快于预期，厂商集中订购芯片，给供应链带来巨大压力。 从长远趋势来看，未来汽车电子零部件市场
有着巨大的发展潜力。车规半导体定制开发企业深圳腾云芯片公司已研发完成8位、32位MCU以及车身控制类
高度集成的汽车芯片，2022年Q4开始陆续完成多款车规级汽车芯片AEC-Q 100认证。

天津吸尘器集成芯片汽车芯片研发

深圳市腾云芯片技术有限公司一直专注于集成电路设计，车规芯片及传感器芯片设计，芯片设计开发、销
售；软硬件技术开发；信息技术咨询；智能硬件产品开发、集成与销售，进出口及其相关配套业务（不涉及外
商投资准入特别管理措施，涉及国营贸易、配额、许可证及专项管理规定的商品，国家有关规定办理申请后经
营）。，是一家电子元器件的企业，拥有自己**的技术体系。一批专业的技术团队，是实现企业战略目标的基
础，是企业持续发展的动力。公司业务范围主要包括：汽车芯片，氮化镓快充芯片，微步进电机驱动芯片，芯
片定制化开发等。公司奉行顾客至上、质量为本的经营宗旨，深受客户好评。公司力求给客户提供全数良好服
务，我们相信诚实正直、开拓进取地为公司发展做正确的事情，将为公司和个人带来共同的利益和进步。经过
几年的发展，已成为汽车芯片，氮化镓快充芯片，微步进电机驱动芯片，芯片定制化开发行业出名企业。


